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TECNOLOGIAS PARA CADEIA DIRETA EEE (o
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Ecofriendly Electrical and Electronic Product

ACOES PARA ADEQUACAO ROHS

Normas CB03/COBEI/ABNT (TC111/IEC)

= (QC080.000

= Declaracdao de materiais EEE (ABNT NBR IEC 62474)
= Ensaios RoHS

QC 080.000 : 2010 (NBR/ABNT)
= Projeto Piloto ABIMO (9 fabricantes - 2011)
= SIBRATEC Extensionismo (2015 - 2018)

Laboratdrios ensaios ROHS > Rede PDE SIBRATEC (2010)
" Modernizacao da infraestrutura

I = Capacitacao técnica

Y 4 = Acreditacao INMETRO
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Ecofriendly Electrical and Electronic Product

O que é

Sistema de Gestdo das substancias perigosas em produtos
e componentes elétricos e eletronicos

Escopo
Substancias perigosas (SP) em EELE:

» Controlar e Certificar a quantidade

N

» Ensaiar, Analisar, Determinar e disponibilizar as
informacoes

 Aplicagao

-+ Fabricantes, fornecedores e mantenedores de EEE

NORMA ABNT IECDQ / QC 080.000 ¢

\ SIBRATEC
A
ESPECIFICACAO ABNT
IECQ IECQ/QC
080000

Primeira ediclio
06.12.2010

Vélida a partir de
06.01.2011

Sistema de gestédo para substancias perigosas
em produtos e componentes elétricos e
eletrénicos — Requisitos

Management system for hazardous substances in products and electrical and
electronic components - Requirements

ICS 03.100.01; 29.020 ISBN 978-85-07-02503-0

le Numaero de referéncia
BRASIL T ' 1
q NORMAS ABNT IECQQC 080000:2010

I} TecNicas L




TECNOLOGIAS PARA CADEIA REVERSA REEE (o
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Ecofriendly Electrical and Electronic Product / \

ACOES PARA RECICLAGEM

Norma NBR ABNT 16156:2013 (processo manufatura reversa REEE)
REDE PAULISTA EXTENSAO — SIBRATEC

= (Capacitacao de recicladoras REEE

= Experiéncia empreendimentos sociais (cooperativas)

Recuperag¢ao de Substancias Criticas

PROGRAMA AMBIENTRONIC

= Projeto REMATRONIC 2014 (Recuperacao metais preciosos de placas eletrénicas /
BNDES)

= Projetos recuperacdo pilhas / baterias / lampadas / Outros (em estudo)
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v' O Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC) é um
instrumento de articulacao e aproximac¢ao da comunidade

cientifica e tecnologica com as empresas. O Objetivo final é
aumentar a competitividade das empresas

v' A Rede PDE, integrante do SIBRATEC, tem por objetivo
oferecer servigcos tecnoldgicos para atender as demandas
das empresas e organizagcoes que atuam na area de
tecnologia da informacgao

v Os Servicos Tecnoldgicos oferecidos pela Rede PDE SIBRATEC
sao servicos para qualificacao e certificacao de produtos,
placas e componentes eletronicos, referentes aos requisitos

4 (AW Ry elétricos, eletromagnéticos, mecanicos e ambientais (RoHS)



(@ REDE PDE SIBRATEC
)

Servicos para Qualificacao e Certificagao
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OBJETIVOS DA REDE PDE SIBRATEC

v" Promover e facilitar a qualificacdo e a certificacio de produtos,
placas e componentes eletrénicos, trabalhando em rede;

v’ Identificar as necessidades atuais e futuras relativas a qualificacdo
e certificacao de produtos e dispositivos eletronicos, visando os
mercados interno e externo;

v’ Gerar conhecimento, tecnologia e promover capacitacio de
Recursos Humanos necessarios para a qualificagao e a certificacao
de produtos, placas e componentes eletronicos no Brasil;

v' Fortalecer e ampliar a infraestrutura laboratorial do pais, em
apoio as atividades de qualificagao e certificacao de produtos,
placas e componentes eletronicos;

v Contribuir para aumentar a competitividade da industria nacional
de produtos, placas e componentes eletronicos, através de sua
adequacao as exigéncias nacionais e internacionais.
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Brasileiro de Tecnologia

LABORATORIOS COM COMPETENCIA RoHS ﬂ/

Laboratdrios RoHS

RoHS
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ENSAIOS RoHS ACREDITADOS INMETRO

RoHS

NORMA IEC 62321:2013/2017 waroe  ACREDITACAQ
CGCRE/INMETRO

RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances = FUCAP| — CRL 0059

- = |PT — CRL 0249
= LABELO — CRL 0075

CRL 0490

ANALISES SEMIQUANTITATIVA
= CHUMBO, CADMIO, MERCURIO. CROMO TOTAL e BROMO TOTAL
Espectrometria de fluorescéncia de raios-X

ANALISES QUANTITATIVAS
= CHUMBO, CADMIO, MERCURIO E CROMO TOTAL
Espectrometria de plasma e/ou Espectrofotometria de absorcdo atébmica

= PBBs e PBDEs
Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG/EM)

= CROMO HEXAVALENTE (Metai§, Tintas, Polimeros e Componentes Eletronicos)
Espectrofotometria de uv-VISIVEL

= PLASTIFICANTES FTALICOS
Cromatografica em fase Gasosa
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Volume de analises RoHS de 2007 a 2018
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. 4,0 da industria e governo, de qualificacdo, certificagdao e inovagao;-visando. RSN
M oy os mercados interno e externo;
—— paineis fotovoltdicos

v Desenvolver conhecimento, tecnologias e promover capacitacio de
Recursos Humanos para qualificacao, certificacao e inovacao de
produtos, placas e componentes eletrénicos no Brasil;

v’ Fortalecer a interagdo com governo e agéncias de fomento, para
continuar ampliando a infraestrutura laboratorial do Pais, em apoio as «# &
atividades de qualificagdo e certificagdo e inovagdo. £y &

k3 RoHS
&*¥ambientronic
Estreitar a relagdo com a industria nacional e contribuir para aumentar eletroeletrénicos verdes

a competitividade de seus produtos, através da adequacao as
exigéncias nacionais e internacionais.

tecnologia assistiva



Centrode
Tecnologiada
Informacao

(& REDE PDE SIBRATEC C

. SIBRATEC
Sistema Brasileiro de Tecnologia Renato Archer
x Email: secretex.pde@cti.gov.br; Telefone: (19) 3746 6060

Obrigado

&r. Centrode 222> F’T
ooooooo giada ec
wamde” € c Inate .
: Renato Archer FunmlcmEo:Nm:!;cEmmA Inovagdes Tecnoldgicas
L4 @ INSTITUTO S
Q NACIONAL DE I | N n 'I p l INSTITUTO DE
MNITAI0 08 R € FROROLEGA TECNOLOGIA N sssssssss
MINSTERID DA CENCIA TECHOLOGA E DU

ssssssssss

B g e . -
LABELO™ @& B= ommc TECPAR

Marcos B. C. Pimentel
marcos.pimentel@cti.gov.br

Ministério
da Ciéncia, Tecnologia,
Inovagdes e Comunicagoes

v



mailto:secretex@cti.gov.br

